
                                             

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání

Vás zve na informační semináře

s I. náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Ladislavem Němcem 

Aktuální informace 
o změnách v regionálním školství

Akce je určena všem ředitelům škol a školských zařízení, zřizovatelům
škol a školských zařízení a dalším pedagogickým pracovníkům.

Termíny a místa konání:
Brno: 17. února 2012 (10.00 do 12.00 hodin), 

sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6

Olomouc: 2. února 2012 (14.00 do 16.00 hodin), 
Velký sál Slovanského domu, Hynaisova 11  

Zlín: 16. února 2012 (13.00 do 15.00 hodin), Academia centrum,
Univerzita Tomáše Bati, ve Zlíně, Mostní 5139

Témata diskuse:                      
 Navrhované změny ve financování regionálního školství
 Testování žáků 5. a 9. ročníků
 Standardy vzdělávání
 Revize rámcových vzdělávacích programů
 Střední vzdělávání (Státní maturita, Nová závěrečná zkouška)

Přihlásit se můžete prostřednictvím:
http://www.nidv.cz/olomouc; http://www.nidv.cz/brno; http://www.nidv.cz/zlín
(► Přihlášení do vzdělávacího programu ►Vzdělávací oblast 01 Management)
nebo prostřednictvím přiložené přihlášky s návratkou.  

         

Těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem

Mgr. Helena Plitzová  v. r.
ředitelka



                                             

Přihláška s návratkou

Aktuální informace o změnách v regionálním školství

Přihlášku odešlete, prosím, obratem na adresu: 

NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, 603 00 Brno
nebo e-mailem: dostalovas@nidv.cz, tel.: 775 571 630

nebo
NIDV, krajské pracoviště Zlín, Potoky 267, 760 01 Zlín
nebo e-mailem: zlin@nidv.cz, tel.: 577 437 711

nebo
NIDV, krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 5, 779 00 Olomouc
nebo mailem na adresu: olomouc@nidv.cz, tel.: 775 571 622

Titul, jméno, příjmení: ……..…………………………………………………………….……

Adresa instituce:……………………………………………………………….………………

Telefonní a e-mailový kontakt:……………………………………………………………….

Otázky do diskuse: 

……..………..………………………….……………………………………………………….

………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………….

Podpis: ………………………………..




